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2009年11月吉日

拝啓、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

私どもは、2010年11月14日～11月18日に、大阪国際会議場（グランキューブ大阪）におきまして第3回

 

国際セラミックス会議（3rd International Congress on Ceramics 〔ICC3〕）を開催することになりました。

本国際会議は、世界各国、地域のセラミックス関係学協会の連合団体である国際セラミックス連盟

 

(International Ceramic Federation 〔ICF〕) の決議の下に、セラミックス及びガラス材料の分野におい

 

て同連盟が承認する最も重要な国際会議として2年に１回開催されるものです。第1回の会議は、

 

2006 

年に米国セラミックス学会の主催によりカナダ、トロントにおいて、また第2回の会議は2008年にヨーロッ

 

パセラミックス学会の主催によりイタリア、ベローナにおいて盛大に開催されています。

本国際会議では、世界の著名な研究者や技術者、事業経営者、政策立案者などを招き、セラミックス及

 

びガラス材料の分野における世界最先端の研究成果を発表し討論するとともに、今後の研究開発、技

 

術展望、産業・社会への応用についても討議を行います。例年、1100～1400人の参加者のある日本セ

 

ラミックス協会秋季シンポジウムと併催することから、本国際会議の参加者は、国内より1200人、国外

 

より800人を見込んでおります。特に、次代を担う若き研究者、技術者の積極的な参加を呼びかけていく

 

所存です。

この国際会議の、より一層の充実を図るため、会議と合わせまして、11月15日、16日の2日間、大阪国

 

際会議場のイベントホールにおきまして、セラミックス及びガラス材料の最新の技術、製品等に関する展

 

示会を開催することを企画いたしました。つきましては、セラミックス及びガラス材料の研究開発、技術

 

開発に携わる会議参加者に貴社の製品、技術に関する最新の情報をご提供いただきたく、ここに出展

 

をお願い申しあげる次第です。本国際会議には国内外より多数の参加者が見込まれており、それら多く

 

の方々に貴社の優秀な製品・技術をご紹介いただけることで、大きな効果が期待できるものと存じます。

何卒ご賢察のうえ、ご検討いただけますようお願い申し上げます。また、貴社他部門で展示会出展担当

 

部署等ございましたらご連絡いただけると幸いです。ご不明の点がございましたら、ICC3 Exhibition 

Office までお気軽にお問合せ下さい。

謹白

第3回国際セラミックス会議議長

新原

 

晧一

（長岡技術科学大学

 

学長・社団法人日本セラミックス協会

 

会長）

■

 

開催概要

 

■

3rd International Congress on Ceramics Exhibition （ICC3）

第3回国際セラミックス会議

日程：

 

2010年11月15日（月）～16日（火）

 

※会議は11/14（日）～18（木）

会場：

 

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

イベントホール

 

※ポスター研究発表と同一会場

〒530-0005 大阪市北区中之島5-3-51

主催：

 

社団法人日本セラミックス協会

会議参加予定

 

：

 

2,000名

 

出展募集小間数

 

：

 

50小間



1. 展示ブース仕様/ 出展料

■出展料に含まれるもの■

バックパネル,   サイドパネル

社名板（裏面に蛍光灯

 

1灯）

電気供給

 

500 W （コンセント付）

会議テーブル＋白布

椅子2脚

※1小間につき2名様まで、会議参加

 

登録を無料とさせていただきます。

○出展申込書に必要事項をご記入の上、ICC3 Exhibition Office までFAXまたはE-mailにてお申し込み

ください。

○出展申込書受領後、出展料の請求書をお送りしますので、請求書記載の期日までに出展料を指定の

銀行口座にお振り込みください。

○申込書の提出、出展料入金の確認をもってお申し込み完了とさせていただきます。

○出展申込取消しは原則として受け付けませんが、やむをえない場合には書面にてご連絡ください。

書面の到着日を基準にキャンセル料をお支払いいただきます。

（書面到着日）

 

（キャンセル料）

出展申込～2010年7月30日(金) 無料

2010年7月31日（土）～2010年9月17日（金）

 

出展料の50%

2010年9月18日（土）以降

 

出展料の100％

2. 出展申込

２００，０００円

 

/ 1小間（4㎡）

2010年7月30日（金）

 

出展申込締切

 

※予定数に達し次第、繰り上げて受付を終了します。

2010年9月

 

フロアプラン・出展マニュアル発行

2010年10月中旬

 

各種提出書類・申込受付

2010月11月14日（日）

 

PM 搬入

2010年11月15日（月）

 

/ 16日（火）

 

開催～最終日終了後即日撤去

※各社様のブースの位置（フロアプラン）につきましては、原則申込みの先着順とし、
出展内容等を総合的に勘案の上、主催者にて決定させていただきます。

3. スケジュール（予定）
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